POLACZENIE SYSTEMU OCIEPLENIOWEGO Z PARAPETEM
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pianka montazowa

parapet z blachy tytan- cynk lub PCW z profilem bocznym

taSma uszczelniajaca

. Sciana zewnetrzna

. warstwa zaprawy klejowo-szpachlowej

. ptyta termoizolacyjna gr 15 cm

. warstwa zbrojgca - zaprawa klejowo-szpachlowa

z zatopiong siatkg z wtbkna szklanego

. wyprawa silikonowa z tynku cienkowarstwowego :

- podkiad tynkarski
- tynk silikonowy

L

tacznik izolacji termicznej

1. §ciana zewnetrzna

2. warstwa zaprawy klejowo-szpachlowej

3. ptyta termoizolacyjna gr 15 cm

4. warstwa zbrojaca - zaprawa klejowo-szpachlowa
z zatopiong siatka  z wtdkna szklanego

5. wyprawa silikatowa z tynku cienkowarstwowego :
- podktad tynkarski
- tynk silikonowy
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DOCIEPLENIE (TERMOMODREN!ZACJA)
BUDYNKU ZESPOLU SZKOL
W DOLUJACH
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Zespot Szkot w Dotujach
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72-002 Dotuje
powiat policki, woj. zachodniopomorskie
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